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Beispielhaftes Sensor-Modul 1,60 20,16 / PCBA™ _| | support pad PIN 1
(exemp/ary sensor mOdUIe) Zeichnung nicht skalieren| Werkstoff / base material
drawing do not scale
[ A ] = Auflagemaﬁ Platine (abhanglg vom Sensor-Typ) Q @ CAD Modell-Version / cad model-version B
(support dimension PCBA, depending on sensor type) Version /version 01
LH* - Iens holder — — f Nam;sllname :):t1u1ng;1jte ‘Il(go:zlzt;;::;;a;t Ka:nera-FamiIie / camera family
PCBA** = printed circuit board assembled Gepriift von / checked from — gige-ueye-le-m12-mb-rev2
o = Freiraum fur angrenzende Bauteile berlcksichtigen - B | Gewicht/weignt  N/A A
(note: Consider free space for adjoining components) I D S | Dichte /density  NIA Kamera-Name (zum Beispiel) / camera name (for example) A3
# = 2x Bohrungen @2,05 kdnnen zum positionieren verwendet werden . _ GV-5xx1LE MB Rev. 2 - 01
iy . ID-S Imaging Development Systems GmbH MaBstab / scale: N/A
(2x holes can be used for positioning) Dimbacher Str. 10 R
. D-74182 Obersulm, Germany www.ids-imaging.com |  Blatt/sheet: 2von/of3

| ; | : | 5 | . | 5 2 | |




4 |

3 |

2 | 1
Auflagemal® Platine / Hohe / Gesamthohe /
Kczr,??eer;mnggsg / support dimension PCBA height fotal height
[A] PCBA** [A]+PCBA**
GV-58C1LE-MB Rev.2 15,35 -0,05 1,6 £0,16 16,95 +0,10/-0,20
GV-53F1LE-MB Rev.2 15,55 -0,05 1,6 £0,16 17,15 +0,10/-0,20
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